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Abstract (en)
1. Injection device for introducing gases into metallurgical vessels which is replaceably inserted in the refractory vessel lining and comprises a
refractory moulded body with gas passages extending from an external gas chamber to the outlet side which together with the gas chamber is
surrounded by a sheet metal shell, characterised in that the gas passages (18) are constructed as nozzles with constantly reducing cross-section in
the direction from the external gas chamber (11) to the outlet side in such a manner that the drop in velocity which is to be expected of the gas flow
along the gas passages (18) is compensated for by the reduction in the cross-section.

Abstract (de)
Eine Eindüsvorrichtung für metallurgische Gefäße soll verbessert und vereinfacht werden, wozu im wesentlichen vorgeschlagen wird, die
Gasdurchgänge an den benachbarten Flächen eines Grundkörpers (4,) und eines darin eingesetzten Innenkörpers (6,) anzuordnen und als Düsen
(18) mit sich stetig verengendem Querschnitt auszubilden, um Vorteile im Druckgaseinsatz und in der Begasungswirkung zu erzielen.
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